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Pomiar wilgotnosci

Produkcja ptytek ceramicznych — pomiar wilgotnosci -
TECHNOLOGIES
w granulacie oraz w gotowych ptytkach

ceramicznych.

Potrzeba pomiaréw w czasie rzeczywistym

Pomiar i kontrola wilgotnosci jest bardzo wazna w catym procesie produkcji ptytek ceramicznych aby
zapewni¢ odpowiednig jakos¢ produktu oraz wydajnos¢ samego procesu. Wiarygodny, ciggty pomiar

wilgotnosci przynosi nam nastepujace korzysci :

e Oszczednosci energii podczas suszenia granulatu w suszarkach rozpytowych dzieki
ustawieniu optymalnych parametréow suszenia.

e Pewnosc¢ co do wiarygodnosci parametrow granulatu.

o Optymalizacja ustawien pras co pozwala zaoszczedzi¢ pienigdze zwigzane z kosztami obstugi
urzadzenia a przede wszystkim zmniejszenie ilosci odpadow.

o Optymalizacja wydajnosci produkcji — zmniejszenie ilosci produkowanych kalibréow oraz

zmniejszenie ilosci odpadow.

Tradycyjna metodg pomiaru wilgotnosci granulatu jest pomiar wykonany metodg utraty masy (wody)
podczas ogrzewania prébki ( np. wago-suszarka) w laboratorium lub w pomieszczeniu znajdujgcym
sie blisko obok suszarni rozpytowej. O ile metoda ta charakteryzuje sie dos¢ duzg doktadnoscig
pomiarowg to dostarcza nam tylko wyrywkowe informacje na temat parametréw catosci badanego
granulatu - prébka pobierana jest raz na kilka godzin i czas pomiaru jest tez dos¢ dtugi — kilka do
kilkunastu minut. Dodatkowo sam sposdb pobierania prébki ( zazwyczaj prébka pobierana recznie) nie
gwarantuje nam w petni reprezentatywno$ci poniewaz rozktad wilgotnosci w granulacie zaraz po

opuszczeniu suszarni jest czesto warstwowy i réznigcy sie miedzy sobg znacznie.

NDC Technologies dysponuje sprawdzong, wiarygodng metodg pomiaru wilgotnosci w czasie
rzeczywistym i nie wymagajgca od operatora specjalnych umiejetnosci. Pomiar odbywa sie za pomocg
gtowicy, ktéra wysyta emituje wigzke promieni podczerwieni a nastepnie na podstawie utraconej

energii wigzki obliczana jest zawartos¢ wilgotnosci w materiale.
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Prezentacja wynikéw

Aby w petni przedstawi¢ mozliwosci pomiarowe urzadzenia prezentujemy wyniki dla réznych typéw
granulatu, czerwonego i biatego w przedziale wilgotnosci od 3 do 7 %. Wyniki pomiarowe ponizej
zostaly uzyskane przy uzyciu wago-suszarki jako metody referencyjnej — pomiar 1 godzina w 130 C.
Dla granulatu biatego i czerwonego zostaty zrobione dwie oddzielne kalibracje aby uzyskac

doktadnos¢ pomiarowa ( powtarzalnosc¢) +/-0,2 %

Laboratory Calibration: Red Clay Laboratory Calibration: White Clay
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Miejsce dokonania pomiarow

Generalnie do pomiaréw wilgotnosci w procesie wytwarzania ptytek ceramicznych rekomendowane sg

3 miejsca.

1. Pomiar wilgotnosci granulatu po wyjsciu z suszarni rozpytowej. Gtowica powinna by¢
umieszczona w pewnej odlegtosci od wyjScia z uwagi na intensywne parowanie granulatu

oraz najlepiej za przesypem, po ktérym zwieksza sie homogenicznosc¢ probeki.

Spray Drier
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Wykres trendu ponizej pokazuje réznice miedzy pomiarami uzyskanymi metoda referencyjng ( wago-
suszarka) a gtowica pomiarowg NDC Technologies w okresie 2 tygodni. Wida¢ bardzo duzg korelacje
pomiedzy tymi dwiema metodami.

Spray Dried Clay Trend Plot
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2. Przed zbiornikiem do prasy, na koncu podajnika. Otrzymujemy bardzo homogeniczny produkt
i bardzo wiarygodny pomiar wilgotnosci catosci granulatu. Mamy tez na tym etapie procesu,
bezposrednio przed prasa.

3. Pomiar wilgotnosci w ptytce ceramicznej zaraz po wyjsciu z prasy. Pomiar ten daje nam
mozliwos¢ sterowania parametrami prasy aby uzyskac lepsza jakos¢ plytek np. mniejsze

tolerancje wymiardw.
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Wykres ponizej pokazuje dane uzyskane przy pomiarze wilgotnosci ptytek z wtgczonym systemem

detekcji braku plytki ( Internal Gating ).
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Dzieki doktadnemu pomiarowi wilgotno$ci i zmianom ustawien nacisku prasy mozna lepiej kontolowaé

wymiary ptytek i zwiekszyc efektywnosc procesu poprzez zmniejszenie tolerancji i ilosci odpadéw.

Podsumowanie

Dzieki systemowi firmy NDC Technologies otrzymujemy bardzo doktadne, stabilne i uzyskiwane w

czasie rzeczywistym wyniki wilgotnos$ci granulatu ceramicznego w zakresie 3-7%. Pomiar ten daje
naszym Klienton nastepujgce korzysci:
v' Petna kontola jakosci granulatu w czasie rzeczywistym
v' Mozliwosc szybkiej reakcji w wypadku pogorszenia sie parametrow i zmniejszenie rysyka
powstawania strat.
v' Zmniejszenie tolerancji gotowych plytek i zmniejszenie ilosci produkowanych kalibri.

v' Mozliwos$¢ zbierania danych do kontoli pozostatych etapéw procesu i optymalizacji kosztow.
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